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　近年、フレキシブルなセンサやディスプレイ、太陽電池などフレキ
シブル電子デバイスが盛んに行われています。このようなフレキシブ
ル電子デバイスを実現するために、多くの研究者は有機ELや有機半導
体のような有機材料を用いています。しかしながら有機材料は半導体
材料や金属材料と比べると、機械的変形に対しては良い特性を持つ場
合が多いですが、電気的特性は及ばない場合が多くあります。そこで
我々のグループでは、良い電気的特性をもつ “硬い” 材料や素子を用
いて、“伸縮可能な” 電子デバイスを実現することを考えました。この
考えに基づいた研究として、「自己修復型金属配線」と呼ぶ伸縮電子デ
バイス用の配線の研究および「折り紙・切り紙構造」による伸縮電子
デバイスの研究などを行っています。

図　金属ナノ粒子の電界トラップを用いた自己修復型金属配線

Self-healing metal interconnect using electric field trapping of 
metal nanoparticles

図　 折り紙・切り紙構造を用いた伸縮
電子デバイス
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　Recently, flexible/stretchable electronic devices, such as flexible sensor, 
display, and solar cell, has attracted much attention. To achieve such a 
flexible/stretchable electronic device, many researchers have used organic 
materials, such as organic light-emitting diodes (OLEDs), organic transistors, 
and organic electrodes (e.g., PEDOT:PSS). Compared with metal or 
semiconductor materials, organic materials might have good properties for 
mechanical deformation, however, the electrical properties are usually poor. 
Therefore, our group focused on achieving “flexible/stretchable” electronic 
devices using “rigid” materials/components with good electrical properties. 
Based on this idea, our group researched “self-healing metal interconnect” 
as an interconnect for stretchable electronic devices and “origami/kirigami 
structures” for stretchable electronic devices.
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